附件2

厦门市集成电路产业发展专项资金申报表
企业名称： （盖章）                           

联 系 人：                                    

联系方式：                                    

申请日期：                                    

厦门市集成电路产业发展工作领导小组办公室

一、企业基本情况
	基本信息
	企业名称
	

	
	企业法人
	
	联系方式
	

	
	通讯地址
	

	
	注册资金（万元）
	
	开业时间
	

	
	营业执照注册号
	
	所属行业
	

	联系人信息
	姓名
	
	职务
	

	
	办公电话
	
	移动电话
	

	
	公司传真
	
	电子邮箱
	


注：所属行业：设计、制造、封装、测试、设备、材料等

二、企业经营情况（2017年度）               单位：万元
	总体

情况
	总产值/销售收入
	主营业务收入
	利润总额
	净利润

	
	
	
	
	

	税收

情况
	税收总额
	企业所得税
	增值税

	
	应缴
	减免
	应缴
	减免
	应缴
	退税

	
	
	
	
	
	
	

	研发

费用
	研发费用总额
	占企业销售（营业）收入

比例（%）
	在中国境内发生的

研发费用
	占研发费用总额比例（%）

	
	
	
	
	

	人员

构成
	当年职工总数
	签订劳动合同关系且本科以上学历职工人数
	占当年职工总数比例（%）
	签订劳动合同关系且本科以上学历的研发人员数
	占当年职工总数比例（%）

	
	
	
	
	
	


注： 人员构成以当年12月份数据为准

三、申报项目汇总表 

	序号 
	申报项目名称 
	申请金额（万元） 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


四、材料清单 

	材料类型 
	材料名称 
	页码 

	基本材料（请在□打√） 
	1.《厦门市集成电路产业发展专项资金申报表》□； 

2. 信用承诺书□。

3. 项目申请报告□；

4.集成电路企业（单位）高管和技术团队核心成员奖励项目申报汇总表》□；

5.集成电路产业相关紧缺专业毕业生安家（租房）补助申报汇总表
6.营业执照复印件□；
7.所从事的主营业务资质证明材料复印件□； 

8. 申报企业2016、2017年企业财务报表复印件，2016、2017年企业完税证明复印件□；


	

	申报项目材料（可自行增加） 
	1 
	

	
	2 
	

	
	3 
	

	
	4.
	

	
	5.
	

	
	6.
	


3

